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我国集成电路产业投融资保持活跃
资本投资意愿增强，股权投资市场集成电路产业投融

资活跃。据第三方机构发布的数据，“十四五”期间我国股

权投资市场集成电路产业披露的投融资金额超 6000 亿元，

行业投融资事件数量和金额长期位居各行业前列。2026 年

作为“十五五”开局之年，从一季度股权投资市场披露的投

融资数据看，集成电路仍然是最受资本高度关注的重点赛道

之一。

京沪深等城市投融资最为活跃，区域产业集群效应显

著。“十四五”以来，集成电路产业投融资高度集中于北京、

上海、深圳、苏州、杭州等主要城市。上述地区一方面产业

基础深厚、创新资源集聚，为培育企业提供发展“沃土”；

另一方面，深入推进产融合作，设立产业引导基金为培育企

业提供金融“活水”，投融资金额位居全国前列，集成电路

产业集群效应显著。

资本赋能下企业实力和产业国际竞争力快速提升。企

业创新实力不断增强，叠加政策支持，集成电路企业逐步发

展壮大，上市企业数量快速扩容。仅科创板上市集成电路

企业已超百家，市值规模不断提升，涌现一批市值超 5000

亿元的上市企业。集成电路生产规模快速增长，国家统计

局和海关总署发布数据显示，2025 年我国集成电路产量达

4842.8 亿块，创历史新高，较 2020 年增长超 85%。国际竞

争力不断增强，2025 年我国集成电路出口首次突破 2000 亿

美元大关。

优化我国集成电路投融资服务的发展方向
自 2014 年国家集成电路产业投资基金设立以来，在政

府投资基金引领下，资本加大了集成电路产业投资，各类初

创企业竞相涌现。进入“十五五”时期，国际竞争态势、国

内产业生态发生深刻变化，既要加快培育一批产业生态主导

型企业，以提升全球市场影响力，也要充分激发初创型企业

创新活力，培育一批专精特新特色型企业，在特定领域或细

分市场中深耕专业化发展，繁荣产业生态。单纯的“砸钱”

式支持已经不能满足新阶段的产业发展需求，应优化资本结

构和支持方式，提高资源配置效率。

强化战略投资，加大耐心资本支持。虽然我国集成电

路产业投融资活跃，但是多数为财务投资，战略投资相对较

少，多数机构主要集中投资在投入产出见效快的环节，而集

成电路部分投资周期长、需持续累积投入的细分领域则相对

遇冷。当前，大多数初创企业仍处于强研发、高投入阶段，

企业尚未形成稳定盈利模式，且多数处于亏损状态，长期资

金支持对企业经营发展至关重要，需要更多耐心资本与企业

长期“陪跑”。企业历经天使轮、A轮、B轮等融资后，虽然

解决了短期融资问题，但是仍需投资机构提供战略投资，加

大中长期资金支持，给创业团队吃下“定心丸”。而财务投

资通常期望数年后退出以获取超额回报，如果企业难以完成

资本发展预期，后期就有可能面临回购股权的压力。

鼓励发展集成电路企业风险投资（CVC），发挥好产业

资本作用。当前，在我国股权投资市场中，产业资本已成

为重要的投资资金来源。集成电路企业在接受股权投资时，

一般更偏好具备产业背景的投资机构，尤其是行业龙头的

CVC，或下游应用端企业的投资。初创企业希望投资方不仅

能提供资金，还能提供市场资源和客户渠道。主要是因为集

成电路产业技术壁垒高，获得产业资本投资有利于融入龙头

企业的供应链体系进而打开市场，有助于企业快速成长。同

时，目前国内众多初创集成电路企业在获得多轮融资后，仅

依靠上市退出这一单一渠道，通过并购退出应成为未来发展

的重要方向之一。已上市集成电路企业可以通过并购优质初

创型企业，丰富产品线或增强产供链韧性。从国际对比看，

国外集成电路产业巨头企业发挥产业资本优势对外开展股权

投资十分活跃，例如，英伟达长年开展股权投资，仅 2026

年以来已对外开展投资交易近 20 笔。国内龙头企业虽有开

展对外股权投资和并购交易，但是，无论数量还是金额与国

外头部企业存在较大差距，国内集成电路企业产业资本发挥

的作用仍有待提升。

《中华人民共和国国民经济和社会发展第十五个五年规划纲要》明确提出，将集成电路列为新产业、新赛道予以重点培育。近年来，

在国家政策引领下，各类资本加速向集成电路领域聚集，初步形成了覆盖集成电路全产业链的投资布局，我国集成电路产业发展取

得长足进步。进入新的发展阶段，集成电路产业发展形势和产业生态发生深刻变化，需要统筹产业发展战略目标，完善资本支持方式，

优化投融资服务，推动我国集成电路产业做强做优做大，加快培育一批具备国际竞争力与产业生态主导能力的领军企业。
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